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@ Schmelzklebermasse zur Beschichtung von Einlagenstoff 

Schmelzkiebermassen zum Beschichten von textiien Fie- 
chengebitden zeigan Probieme hinsichtlich der Wasch- und 
Reinigungsbestandigkeit Durch den erftndungsgema&en 
Einsatz eines Epoxides zur Schmelzklebermasse konnen 
reinigungsbestandige Verbundstoffe mit besonders lioher 
Waschbestendigkeit hergestefit werden. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Schmelzklebermasse zum Beschichten von Flachengebilden, heispielsweise von 
Textilien, Leder, Schaumstoffen oder Kunststoffolieiu Insbesondere betrifft die Erfindung eine Schmelzkleber- 
5 masse zum rasterformigen Beschichten von fixierbaren Einlagenstoff en fur die Bekieidungsindustrie, spezieli fiir 
Oberbekleidung. 

Es sind Schmelzklebermassen bekannt,die vorzugsweise in Form einer wa.0rigen Paste rasterformig auf einzu 
beschichtendes Flachengebildc aufgebracht werden. AnschlieBend wird getrocknet und gcsintcrt Das gesinterte 
Produkt stelh die Schmelzklebermasse dar. Die beschichteten Flachengebilde werden in Bahnform oder als 

]0 Zuschnitte mit anderen bahnenfdrmigen oder zugeschnittenen FlSchengebilden unter Einwirkung von Druck 
und vergieichsweise milder Temperatur zu reinigungsbestandigen Verbundstoffen mit besonders hoher Wasch- 
besiandigkeit und Haftung laminiert 

Es sind zahlreiche Schmeizklebermassen mit reinigungsbestandigen Eigenschaften fur das Siebdnickverfah- 
ren bekannt Diese sind hauptsichlich aus waBrig-pastosen Mischungen aus Schmelzkleberfeinpulvem gebildet, 

15 welche auch in groberer Komform ffir sich alleine direki zum Beschichten im Streu- oder Pulverpunknrerfahren 
aufgetragen werden kbnncn- Die heutc meistens eingesetzten reinigungsbestandigen Schmeizklebermassen 
basieren auf Copolyamiden, Copolyestem oder Niederdruck-Polyethylen. Andere, ebenfalls verwendete 
SchmelzkJebermassen sind nicht reinigungsbestandig. 
Zum Anteigen der Schmelzkleberfeinpulver zur Herstellung der Haftschicht werden spezielle Suspendier- 

20 bzw. Dispergiermittel benutzt, die den Anteigungen eine saubere Druck^igkeit verleihen, ohne aber die 
Reinigungsbestandigkeitzu reduzierea Daneben sollen Dispergiermittel noch besondere Eigenschaftsmerkma- 
le hervorrufen, beispielsweise die Verhinderung einer Sedimentation der eingeraischten Pulver, eine konturen- 
scharfe Ausbildung des Druckes, eine gesteuerte Penetration der Schmelzkleberpaste, eine Verhinderung des 
Durchschlages durch den Oberstoff, die Vermeidung eines Riickschlages beim Fbcieren oder die Ausschaltung 

25 der KantenverschweiBung beim Zuschneiden der Flachengebilde. Derartige Dispergriermittel sind beispielswei- 
se in den Patentschriften DE-B 20 07 971, DE-B 22 29 308. DE-B-24 07 505, DE-B 25 07 504 und DE-B-35 10 109 
beschrieben worden. Den Dispergiermitteln konnen Weichmacher beige fiigt sein. Haufig werden noch Additive 
aus hochmolekularera Polyethylenoxid zugefilgt. wodurch die Lauffahigkeit der Paste erhoht wird. 

Zum rasterformigen Beschichten im Siebdruckverfahren werden Siebdruckschablonen benutzt, die in rcgel- 

30 maBigcr oder unrcgclmaBiger Anordnung P ^: rforationen besitzen, durch die Schmeizklebermassen mit einer 
[nnenrakel auf den Einlagenstoff aufgedruck; werden. Wahrend friiher Siebschablonen mit vergieichsweise 
wertem Abstand und groQen Offnungen, z. B. 17 Mesh, benutzt wurden, werden in jilngerer Zeit immer mehr 
feinere Beschichtungen mit enger Aneinanderreihung kleincrer Offnungen, z. B. 30 Mesh, unter Ausbilduog eng 
nebeneinanderliegender kl einer Schmelzkleberpunkte durchgefUhrt AuBerdem sind die Einlagestoffe leichter, 

35 f einer und off ener geworden. Mit der Verf einerung der Raster ist die Beschichtungsproblematik gewachsen, und 
gleichzeitig haben die Reinigungs- und Waschprobleme zugenommen, da die groBere Rasteranordnung mit 
groBeren Einzelpunkten eine hohere Haftfestigkeit erzeugte als die feinere Rasteranordnung mit kleineren 
Einzelpunkten. 

Aber auch die Verwendung von Einlagenstoff en hat eine graduelle Anderung erfahren. Aus modischen und 

40 wohl auch aus Umweltschutzgrunden werden iraraer mehr Einlagenstoffe in KJeidungsstucken verwendete die 
eher gewaschen als gereinigt werden, so beispielsweise Einlagen fur Freizettbekleidung. 

DieserTrendwandel hat dazu gefQhrt, daB die ursprQngUch ffir OberbekleidungsstQcke ausschlieBHch verwen- 
dcten Copoiyamid-Schmelzkleber mehr und mehr durch Copolyester ersetzt worden sind, da Copolyester zwar 
nicht die besonders gute chemische Reinigungsfestigkett der Copolyamide aufweisen, aber eine bessere Wasch- 

45 bestandigkeit besitzen. Niederdruck-Polyethylene scheiden wegen der zu hohen Fbcierteroperaturen aus. 

Kosten und QualitatsgrQnde haben dazu gefOhru dafi die Beschichtuagsmenge, die pro m* Einlagenstoff 
aufgebracht wird, deutlich reduziert wurde. 

Wahrend friihere Auftragsmengen von 18 bis 25 g/m^ Oblich waren, liegen diese heute bei 7 bis 15 g/m^ das 
kam dem Bedurfnis nach einem weichen, flieBendem Fall der fixierten Kletdungsstttcke nach. 

50 Um die Probleme hinsichtlich der reduztenen Wasch- und Reinlgtmgsbestandigkeit sowie hinsichtlich der 
scfawacheren Haftung zu Idsen, sind verbesserte Schmeizklebermassen, aber auch verbesserte Beschichtu^gs- 
technok>gien entwickelt worden. Duo- oder Doppelpunktbeschtcfatungen sind z.R in den Patenten DE- 
B 22 14 236, DE-B 22 3 1 723, DE-B 25 36 91 1 und DE-B 32 30 579 beschriebea Au&erdem ist in den Patentschrif- 
ten EP-A 0 219 376 und EP-A 0 365 71 1 eine Indirekt-Beschbhtungsmethode beschrieben. 

55 Die Beschichtungstrager wurden dadurch verbessert, dafl feinere Game mit fetntitngeren Einzelfasem bis Hn 
zum Microfaserbereich sowie Synthetikgame, beispielsweise Hochbauschacrylgame und gekr&uselte Polyester- 
game verwendet wurden. AtiBerdem sind die ursprunglich verwendeten Gewebe durch andere FISichengebilde 
abgeidst worden, z. B. durch Web wirkwarcn oder durch Webwirk- und Wirkvliesc, wobei diese zuletzt gcnann- 
tcn Stoffe cine fCombination aus Vliesen mit Wirkwaren darstellen. 

60 Als weiterhin bcstchender Mangel wird insbesondere eine Versteifung sowie eine erhdhte Knitteranfailigkeit 
eines Fixierverbundes aus Einlage und Oberstoff, insbesondere bei Feinrastcrbeschichtungen, angesehen. Ganz 
besonders wird aber als negativ angesehen, daB bei feinbeschichteten Einlagenstoffen auf feinen Oberstoffen, 
beispielsweise Blusenoberstoffen, die Waschbest&ndigkeit des Fixierverbundes trotz der Venvendung von Poly- 
estem nur mSBig und vielfach sogar mangelhaft ist. Es besteht also weiterhin ein erhebUches Bedurfnis nach 

65 einer unter milden. heute ublichen Fixiertempcraturen aufbOgelbaren Einlage mit geringerem Beschichtungsge- 
wicht, die cinen weichen Fixiergriff vcrmittclt, einwandfrei waschbar ist und nach dem WaschprozeB eine hohe 
Haftfestigkeit beibehalt. 

Ein groBer Bedarf fiir seiche Einlagen besteht in der Damenobcrbekleidungskonfcktion. Besonders hier 
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werdcn modeabhangig sehr fixieninfreundliche Obcrstoffe wie Seide, Polyester- Viskose-Georgette und silikon- 
isienc oder fluorcarbonisierte Obcrstoffe verarbciteL Vtit den gangigen Einlagen werden recht gute Primarhaf- 
tungen erzicit, nach Waschen oder Reinigung komint cs abcr zu vollstandigen Abidsungen. 

Selbst aufwendige Beschichtiingsmethoden wie das traditionenc Doppclpunkt- und Indirekt-Beschichtungs- 
verfahren brtngen hier kaum Erfolg. ... * 

Der Erfmdung liegt daher die Aufgabe zugrunde. eine SchmelzkJcberraasse zu finden, die bei verminderter 
Beschichtungsmenge eine Kobe Haftfestigkeit sowie eine hervorragende Wasch- und Reinigungsbestandigkeit 
aufweist Die Haftmasse soil auf Vliesen, Chamieusen und Webwirk- Wirkwaren appiiziert werden, vomehmlich 
auf Einlagen mit Gewichten von 1 5 bis 40 g/m\ bevorzugt Einlagea die mit Silikonen oder Silikonweichmachem 
vorbehandeh sind Die Schmelzklebermasse soli dabei fur die vcrschiedcnen Beschichtungsmethoden anwend- lo 
bar sein- Zu den Beschichtungsmethoden zShlen dabei u. a. die Pastenpunkt-. Schznciz- und Puiverpunktbe- 
schkrhtung und flachige Beschichtungen z, B. Folicn und Spinnvliesc, 

' Es wurde nun uberraschend gefunden, daQ eine Schnielzklebermasse auf Basis eines thermoplastischen 
Schmelzklebers und eines Epoxids diese Forderung erf ullt. 

Die Schmelzklebermasse kann dabei aus einem Copolyester, cinem Copolyamid oder aus beiden Komponen- is 
ten bestehen. Als Epoxid eignen sich besonders die Epoxide auf Basis Bisphenol-A-Epoxid. 

Bei der Pastenpunktbeschichtung wird die Schmelzklebermasse erfindungsgemaB, vorzugsweise in waBriger- 
pastoser Form, uber eine Rotationssiebdnickschablone auf den zu beschichtenden Gegenstand z. B. ein 15 g/m^ 
Einlagevlies, mit 30 Mesh (30 Punktc pro inch) fOr ein BekleidungsstQck aufgebracht Die Schmelzkleberpuiver 
Copolyester/Epoxid oder Copolyamid/Epoxid kOnnen als fertige Miscfaung Oder einzeln in die Paste eingeriihrt 2D 
werden. 

Nach einem ubiichen Trocknungs- und SinterprozcB werden die rasterfdrmig beschkhteten Flgchengebilde 
unter Druck- und Temperatureinwirkung mit anderen Flachengebilden zu einem Vcrbund fixiert, wobei dieser 
eine hohe Wasch- und Reinigungsfestigkeit aufu'eist GegenOber einer gleichartigen Rasterbesdiichtung ohne 
Epoxidanteil kann bei gleicher oder geringerer Auftragsmenge nach einer Wasche eine um lOmal hdhere 25 
Haftung auf den oben beschriebenen schwer zu fixierenden Oberstoffen erreidit werden, deshalb kann die 
notwendige Beschichtungsmenge reduzien werden, um einen weichen, weniger knitteranfalligen und weniger 
steifen Griff und Fall des Verbundes zu erreichea Die getrocknete und gesinterte Schmelzklebermasse kann iro 
Bcrcich von 6 bis 13 g/m^, besonders 6 bis 10 g/m' liegen gcgcniiber 8 bis 12 g/m^ bei konvcntionellen Beschich- 
tungen. 30 

Die in der Schmelzldeberpaste einsetzbaren Bisphenol-A- Epoxide stellen Puiver mit einer KomgroBe von 
max. 80 um dar und haben Schmelzpunkte (Kofler) von 65 bis 110"C und Epoxidaquivalente von 450 bis 
6000 g/equiv, vorzugsweise von 2400 bis 4000 g/equiv. 

Die Schmelzklebermasse bestehend aus einer Mischung von Copolyester und Bisphenol-A-Epoxid oder 
Copolyamid und Bisphenol-A-Epoxid laBt sich auch erfindungsgemaB fiber eine Tiefdruckauftragsmaschine 35 
(Pulverpunkt) oder im Schmelzauftrag (Meltprint-Vcrfahren) rasterfdrmig auftragen. Beim Tiefdruck verfahren 
wird das Puiver uber einen Pulvertrichter in eine leicht temperierte Gravurwalze (25 bis 50"* C) auf eine Einlage, 
die Qber Heizwatzen (200 bis 260" C) auf eine OberflSchenteinperatur von ca. 1 70° C gebracht wurde, transferiert 
und in einem IR-fCanal angesintert Es werden Auftragsgewichte von 10 bis 1 5 g/m^ angestrebt 

Bei der Pastenpunkt- und Pulvcrpunktbeschichtung wird zum Bcschichten von Flachengebilden, insbesondere ao 
von Einlagenstoffen, eine Schmelzklebermasse eingesetzt auf Basis eines thermoplastischen Schmelzklebers und 
eines Epoxids. Als thermoplastischer Schmelzkleber konnen Copolyester, Copolyamide oder beide Komponen- 
ten eingesetzt werden, wie sic Obficherweise fOr die Herstellung textiler Einlagen eingesetzt warden. 

Als Epoxid eignet sich vorzugsweise BisphenoUA-Epoxid Das Epoxid hat vorzugsweise cine KomgraBc von 
weniger als 80 ^m, einen Schmelzpunkt im Bereich von 65 bis 1 10* C und ein Epoxidaquivalent zwischen 450 bis 45 
6000 g/equiv, Werden neben dem Epoxid Copolyester und Copolyamide zusaramen eingesetzt so liegen die 
Gewichtsverhaltnisse fur Copolyester, Copolyamid und Epoxid im Bereich von 50 bis 90% (CopolyesterX 5 bis 
25% (Copolyamid) und 5 bis 25% Epoxid, vorzugsweise wird das Epoxid In Mengen von 10 bis 15 Gew.-% 
eingesetzt Wird neben dem Epoxid nur ein Copolyester verwendet, so liegen die Gewichtsverhaltnisse von 
Copolyester zu Epoxid zwischen 95 : 5 bis 75 : 25. Beim Einsatz von Copolyamid und Epoxid liegen die Ge- so 
wk:htsverhalmisse von Copolyamid zu Epoxkl zwischen 95 :5 bis 75 :25. Das Bisphenol-A-Epoxid kann als 
konfektionierte Copolyester-Epoxid oder Copolyamid-Epoxid-Mischung oder allein der Paste zugefQhrt wer- 
den. 

Die Schmelzkleberpaste kann auch Weichmacher enthalten. Bevorzugt sind feste Werchmacher wie PTSA. 
O— FTSA Oder Dicyclohexyiphthalat in einer KomgroBe zwischen 1 und 80 ^m. Die Schmelzklebermasse kann 55 
einen Weichmacheranteil von 8 bis 20 Gew.-%, bezogen auf die Schmelzkleberpuiver, enthalten. Eingesetzt wird 
die Schmelzklebermasse vorzugsweise als w&Brig-pastdse Mischung aus thermoplastischera Schmelzkleber, 
Epoxid und fcstcn Weichmachern. Der Trockengehait der Schmelzklebermasse liegt zwischen 30 und 
50Gew.-%. 

Die in der Pulvermischung enthaltenen Copolyamide oder Copolyester sind handelsubliche Produkte z. fl. 60 
VESTAMELT X 7352, VESTAMELT 730, VESTAMELT 4481 der Huls AG. Entscheidend fur die erfindungsge- 
miBe Anwendung Ist der Antell an BIsphenol- A-Epoxid. 

Die Schmelzkleberpaste fur die Beschichtung wird folgendermaOen hergestellt. Folgcnde Bestandteile wer- 
den in angegebener Weise vermiscbt 
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Grundpaste 



10 



15 



20 



Wasser 

MiroxHP 

Intrasol 12/18/5 

Tegopren 5847 

animon66M 

PTSA 

Epoxid 

Copolyester 

Copolyatnid 

MiroxOX 



1800 
40 
60 
10 
80 
30 
70 
450 
150 
100 



Polyacrylsaiirederivat-Dispersion 

Fettalkoholethoxylat 

PolysUoxanethoxylat 

Dicyclohexylphthalat 

Paratoluolsulfonamid 



Beispiel 1 

Zur Herstellung einer ersten Paste wird folgender Copolyester (I) und foLgendes Copolyamid (II) verwendet: 

CopoIyester(0VESTAMELT4481 



K-omgroBe: 

Schmelzindex (ISO^C 21.6 N): 
Schmeizpunkt Ring + K.ugel: 
Schtnelzpunkt (I>SC): 
HerstelleriHttlsAG 



0 bis 80 \im 
12g/10iiiin 
125*»C 
108"C 



35 



Copolyamid (11) VESTAMELT 730^P1 



KomgrdBe: 

S«AineIzindex(180**C, 21,6 N): 
Schmeizpunkt (Mcttler): 
Schmeizpunkt (DSQ: 
T)(rel): 

HerstellenHOIsAG 



Obis 80 
90 g/tO nun 
108'C 
98" C 
13 



Als erfindungsgemaBes Bisphenol-A-Epoxid wird cin Produkt mit folgenden mgenschaf ten eingesetzt: 



40 



45 



so 



55 



KjomgrOBe: 

Schmelzbereidi: 

Epoxidaquivalent: 



0 bis 80 pm 

100 bis I I0**C(nach Kofler) 
2400 bis 4000 g/equiv. 



Nach Einruhren der 3 Pulver (Epoxid. Copolyester und Copolyamid) in die w&Brige Dispersion ertialt man erne 
druckfahige Schmelzkleberpaste, die uber eine 30 Mesh Rotationsschablone auf cin 16g/m2 Nonwoven ai^ 
einer Polyaraid-Polyestermiscfaung, das nachtragikh silikonisiert wurde, aufgetragen und getrocknct Das Aut- 
tragsgewicht trocken soUte zwischen 10 und 1 1 g/m^ llegen. 

Beispiel 2 

In dieser Paste wurde statt einer Copolyamid-Copolyester-Mischung nur mit cinem Copolyamid (VESTA- 
MELT 730-Pl) und dcm erfindungsgemafien Epoxid gearbeitet 

Vergieichsbeispiel 1 

Grundlage ffjr diese Paste ist das Beispiel 1 ohne Epoxidzugabe. 



60 



65 
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Rezeptur 



Wasser 
Mirox HP 
Intraso! 12/18/5 
Tegopren 5847 
UnimoHeeM 
PTSA 

VESTAMELTX4481 
VESTAMELT730.pi 
Mirox OX 



ISOOg 
40g 
60g 
lOg 
80 g 
30 g 
450 g 
!50g 
lOOg 



Die Vergleichseinlage wurde entsprechend den Beispielen I iind 2 vcrarbcitet Auftragsgewicht ca, 10 g/m^. 
AJle drei Einlagen wurden gegen zwei verschiedene Oberstoffe 

LSeide 

IL Polyester-Georgette 



auf elner Durchlaufpresse fixiert. 



PrcBdruck 

PreBzeit 

PreBtemperatur 



3^ N/cm^ 
lOs 

1 25"* C (FugentemperaturjL 



10 



15 



20 



Probe aus 


Oberstoff 


nach Fixieren 


nach WSsche 1 x 40 °C j 


Belsplel 1 


Selde 


reiBt 


reiBt [ 


Beispiel 1 


Georgette 


3.81 N/5 CB 


4,75 N/5 CO 


Beispiel 2 


Seide 


4.4 M/5 cm 


0.97 


Beispiel 2 


Georgette 


2,8 N/5 cm 


0,68 


Vergleichs- 


Selde 


2,3 N/5 cm 


0 (abgefallen) 


beispiel 1 


» 






Verglelchs- 


Georgette 


2,0 N/S cm 


0 (abgefallen) 1 


belsplel 1 






1 



30 



35 



Die Tabelle zeigt. daB die erfindungsgemSBe Anwendung, Betspiele 1 und 2. sowohJ in der Primarhaftung als 
auch nach einer 40'*C Wascfae. der traditioaellen Anwendung (Vergleichsbeispiel ohne Epoxid) weit Qberlegen 
isL 

Beispiel 3 zur Pulverpunktbeschichtung 



45 



50 



55 



Ein handclsublichcrCopolyester (VESTAMELT4580.P816) der HGls AG wird mit 10% des unter Beispiei 1 
und 2 beschriebenen Bisphenol-A-Epoxids im dryblend gemischt und mit einer Pulverpunktanlage auf eine 
Rascheleinlage von 75 g/rn^ appliziert Es wurde eine Gravurwalze mit 28 Mesh eingesetzt Es wurden Auftrags- 60 
gewichte von 13 bis 15 g/m^ erhahcn. AnschiieBend wurde diesc Einlage mit einer Durchlaufpresse gegcn eincn 
Polyester-Baumwoli-Oberstoff mit folgenden Fixierparametem verklebt: 



Fixiertemperatur 

Focierzeit 

Ftxierdnick 



135 ''C(Fugenteinperatur) 

lOs 

3^N 
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Vergleichsbeispicl 2 

Als Stand derTechmk wurde ebenfalls der Copolyester VESTAMELT4580-P816, jedoch ohne Epoxidanteil in 
obengenannter Art und Weise beschichtet und fixiert 

VESTAMELT 4580 (Copolyester) 

KomgrSBe: 80 bis 160 ^m 

Schmelzindex: 27 g/10 min (leo^CyZie N) 

Schmelzpunkt : 1 3 1 C (Mettler) 

FpDSC: H6'C 

Viskositatszahl; 85 cmVg 



Auswertung 



Probe aus 


Ober- 


Haftung In H/S 


m 


Auftrag 




stoff 


nach 

Fixieren 


3 X 60 
Wische 


5 X CR 




Stand d. Technik 


PES/BH 


8.0 


4.0 


5,5 


18 g/m* 


(Vergleichsbeispiel 2) 












Beisplel 3 


PES/BM 


9,0 


7.0 


7,5 


14 g/mz 



Die Ausiii'enung zeigt, daB trote nicdrigerem Aufcragsgewicht die crfindungsgcmaCen Einlagen imt Epoxid 
deutlichbessereBestaadigkettennachS x 60**C WascheundSx chOTiischer Reinigung erhaken werdea 

PatentansprQche 

1. Schxnetzklebennasse zum Bescbichten von Flachengebildeiu insbcsondere von Einlagenstoffen, dadurch 
gekennzeichnet* daB die Schmelzklebermasse eine Mischung aus thermoplastischem Schmelzkleber und 
Epoxid enthalt, wobeidcr Epoxid-Anteil 5 bis 25 Gew.-Vo betragt 

2. Schmelzklebermasse zum Beschichten von Flachengebilden, insbesondere von Einlagenstoffen, dadurch 
gekennzeichnet daB die Schmelzklebermasse eine Mischung aus thermoplastischem Schmelzkleber und 
Epojdd cnthait. wobei der Epoxid-Anteil 10 bis 15 Gew.-% betrSgt 

3. Schmeizklcbermasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Schmelzklebermasse eine Mi- 
schung aus Copolyester und Epoxid enthSlt 

4. Schmelzklebermasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet* daB die Schmelzklebermasse erne Mi- 
schung aus Copolyamid und Epoxid enthalt 

5. Schmelzklebermasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Schmelzklebermasse erne Mi- 
schung aus Copolyester, Copolyamid und Epoxid enthalt. 

a SchmelzWebermasse nach Anspruch 5. dadurch gekennzeichnet, daB die Gcwichtsverhaitnisse von Copo- 
lyester, Copolyamid und Epoxid im Bereich von 

50 bis 90<y« Copolyester 
5 bis 25% Copolyamid 
5 bis 25% Epoxid 

liegen, wobei die Gcsamtmenge der iComponenten tOWo betrSgt. 

7. Schnjelzklcbermasse nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet* daB das GewcchtsverhSltnis von Copo- 
lyester zu Epoxid im Verhaltnb 95 : 5 bis 75 : 25 steht . , . • 

8, Schmelzklebermasse nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet. daB das Gewichtsverhaltnis von Copo- 
lyamid zu Epoxid im Verhaltnis 95 : 5 bis 75 : 25 steht. ^ « ^„ , , . u 

9. Schmelzklebermasse nach den AnsprOchen I bis 8, dadurch gekennzeichnet. daB die Schmelzklebermasse 
feste Weichmacher wie PTSA. O-FTSA odcr Dicydohcxylphthalat in einer KomgrSBe zwischen 1 und 
80 Jim enthSlt. , ^ ^ . , , , 

10, Schmelzkleber nach den Anspruchen 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet. daB die Schmelzklebermasse erne 
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waBrig-pa5t6se Mischung aus thermoplastischem Schmeizkleber, Epoxid und festen Weichmachem ist und 
dcrTrockenanteilderSchmelzklebermasseSObisSOGew.-yobetragt. „ ^. ^ v u 

11, SchmclzWebennassc nach den Anspriichcn 1 bis 10, dadurch gekcnnzeichnet, daO die Beschjchtungs- 
menge dcr Schmelzklebennasse nach dem Trocknen und Sintcrn bei 6 bis 13 g/m- Flachengebilde iie^ 

12 Schmehklcbermasse nach den Ansprflchen 1 bis 1 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Epoxid em Epoxid 
auf Basis von Bisphenol-A ist und cine KorngroBe von weniger alsfiOiim, einen Schmelzpunkt im Bereich 
von65bis llO*CundeinEpoxidaquivalentzwischcn450bis6000g/equiv.aufweist . . . ^ 

1 3 Schmelzklebennasse nach den Anspriichen I bis 12, dadurdi gekennzcichnct. daB das Epoxid em Epoxid 
auf Basis von Bisphenol-A ist und einc KorngroBe von weniger als SO \inu cmen Schmelzpunkt im Bereich 
von 95 bis 1 lO'C und ein Epoxidaquivalent zwischen 2400 bis 4000 g/equiv. aufweisL 

14. SchmelzWebemiasse nach den AnsprOchen 1 bis 13, dadurch gekcnnzeichnet, daB die ScbmelzkJeber- 
masscmittclsRotationssicbdruckauffgctragenwird. , . . , . j o 

15. Schmelzklebermasse nach den Ansprflchen 1 bis 9 und 1 1 bis 13, dadurch gekcnnzeichnet, daB die 
Schmeizklebermasse mittclsTiefdruckverfahren (Pulverpunkt) oder im Schmelzauftrag (Meltpnnt- Verfah- 
ren) auf getragen wird. , , JO. «r'*. u 

16. Schmelzklebennasse nach den Anspruchcn 1 bis 15, dadurch gekcnnzeichnet. daB der Weichmacherge- 
haltbci8bis20Gew.-*ife,bezogenaufdieSchmeizklebcrpulver,liegL 

17 Schmelzklebennasse nach den Ansprflchen 1 bis 14. dadurch gekcnnzeichnet, daB das Bisphenol-A- Ep- 
oxid als konfektionierte Copoly ester- Epoxid- oder Copolyamid-Bpoxid-Mischung der Paste zugefQhrt wird 
oder das Epoxid atlein der Paste zugefuhrtwird. « u 

18. Verwcndung dcr Schmelzklebermasse nach den Ansprflchen 1 bis 17 zur rasterfSmiigen Beschichtung 
von Rachcngebilden. insbesondere Einlagestof fen fur Oberbekleklung. 

19. Einiagestoff fUr die Bekleidung, dadurch gekcnnzeichnet, daB cr mit einer Schmelzklebermasse nach 
einem der Ansprflche 1 bis 18 versehen ist 
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